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免責聲明

本次法說會所提供之簡報內容可能包括對於未來狀況之預測及評
估 關於未來狀況之陳述乃基於公司目前可得資料所做的預測，
涉及風 險及不確定性，並可能發生實際結果與預期狀況有重大
差異的情形 本公司並不保證簡報內容之正確性，亦不負有更新
或修正簡報內容 之責任。 

  簡報內容非經由本公司書面許可，任何第三者不得任意取用或 
複製。 



簡報大綱
公司簡介

產品與市場

營運說明

未來展望

問與答



創立日期：78年07月20日
實收資本額：新台幣570,064仟元 
主要產品： 封裝模具、自動化設備、光電太陽能
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營運據點



產品及市場

本公司主要提供LED及IC封裝製程之模具及自動化設備
LED及IC封裝業製程及本公司所提供之產品如下圖所示



營運說明-111年上半年業績
111年上半年合併營收新台幣2.77億元

(較去年同期增加24.6%)

項目 111年 110年

第一季營收 152,437仟元 90,509仟元

第二季營收 124,282仟元 131,546仟元

上半年營業收入 276,719仟元 222,055仟元



營運說明-毛利率及淨利

111年上半年損益表分析 

111年上半年淨利新台幣 56,168千元(較去年增加43%)

111年上半年毛利率40%(較去年增加18%)

項目 111上半年 110上半年

營業收入      276,719仟元      222,055仟元

毛利率 40% 34%

本期淨利 56,167  仟元 39,201  仟元



營運說明-歷年EPS及股利

111年上半年損益表分析 

111年上半年EPS新台幣 0.99元   

(較去年同期增加43%)
項目 EPS 股利

109年 1.00 0.7

110年 2.19 1.2

111上半年 0.99 待定



營運說明-資產負債表



未來展望

1.本年度加強公司治理

2.投入ESG企業永續發展推動

3.展望未來



Q & A


